Elektronische Designautomation:

,,Jm siebten Himmel schweben“

Auf dem edaForumO02 in Hannover wurden zahlreiche Heraus-
forderungen im Bereich EDA thematisiert und vielversprechen-
de Lésungskonzepte vorgestellt. Dass damit nur die Spitze ei-
nes Eisberges in das Blickfeld geriickt wurde, lasst die Wahl der
Themen des nichsten edaForum erkennen, welches am 6. und
7. November dieses Jahres im Sl-Erlebniszentrum in Stuttgart

stattfinden wird.

Das edaForum03 (www.edacentrum.
de/edaforum) findet im Rahmen der
ersten europaischen EDA-Woche (Euro-
pean EDA-Week) in Abstimmung mit
MEDEA+ direkt im Anschluss an deren
»MEDEA+-Design Automation Confe-
rence” statt. Es beginnt am Vormittag
des ersten Tages (6. November) mit Fir-
menpréasentationen und einer Firmen-
messe.

Im Rahmen der eingeladenen Vortrdge
konnte das edacentrum Giovanni De
Micheli, Professor an der Uni-

versitdt Stanford, als Keynote-
Sprecher der Veranstaltung
gewinnen. In seinem Vortrag

Giovanni De Micheli,
Professor an der Universitat
Stanford, konnte als Key-
note-Sprecher der Veranstal-
tung gewonnen werden.
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mit dem Titel ,Designing Robust Sys-
tems with Uncertain Information“ rich-
tet er seinen Fokus auf jene Herausfor-
derungen, welche bei aktuellen Chip-
entwiirfen durch schrumpfende Prozess-
strukturen und steigende Schaltungs-
komplexitdt hervorgerufen werden: Im
Einzelnen geht es dabei um Probleme,
die sich durch die physikalischen Eigen-
schaften der Bauelemente und Leitun-
gen neuer Technologien, aber auch
durch den zu bewerkstelligenden Da-
tenverkehr auftiirmen. De Micheli wird
— ghnlich wie Richard A. Newton, Pro-
fessor an der Universitdt von Kalifor-
nien, Berkeley, im letzten Jahr — von ei-
nem , Design Paradigm Shift“ sprechen,
in dem neue Methoden wie ,self-cali-
brating circuits“ oder ,error-resilient
computation and communication“ eine
wichtige Rolle spielen.

Parallel ablaufende Vortragsreihen
Bei den Sessions der parallel ablaufen-

den, technisch ausgerichteten Tracks
geht es um ,Silicon Complexity* und
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»oystem Complexity“. Unter dem Titel
»1he Deep Submicron Hell of Physical
Design“ sprechen unter anderen An-
drew B. Kahng von der Universitdt von
Kalifornien, San Diego, Markus Biihler
von IBM und Jacques Benkoski von
Monterey Design. Zum Thema ,The
7th Heaven of System Level Design®
tragen Grant Martin von Cadence De-
sign Systems, Carsten Mielenz von Infi-
neon Technologies, Mark Burton von
ARM und Peter Flake von Synopsys vor.
In der Session zur ,,Silicon Complexity“
hélt Andrew B. Kahng die Keynote-Rede
zum Thema ,The Design-Manufactu-
ring Roadmap“. Er wird dabei eine Lo-
sung flir den Missstand aufzeigen, der
durch die im Widerspruch zueinander
stehenden Ziele von Designern, EDA-
Anbietern und der Halbleiter-Gerédtein-
dustrie hervorgerufen wird. Kahng wird
dabei sein Konzept einer ,bidirectional
design-manufacturing data pipe“ vor-
stellen, die durch Kosten und Wertstei-
gerung in Kooperation der beteiligten
Branchen getrieben werden miisse. Da-
bei wird nach Kahngs Vorstellung da-
rauf zu achten sein, dass der Austausch
branchenfremder Informationen ermdg-
licht wird und jede Branche ihren Nut-
zen daraus zieht. Markus Biihler wird
unter dem Titel , Semi-Hierarchical Lay-
out Approaches for ASIC Designs with
Multi-Million Instances“ eine bei IBM
entwickelte Layout-Methodik vorstel-
len, die zu einem geringeren Design-
und Manpower-Overhead beitragt.

Grant Martin wird unter dem Titel ,,An
Overview of System-Level Design: Cur-
rent Status, Future Possibilities“ seine
Keynote der technischen Session zur
»System Complexity“ halten. Es geht
um die Geschichte von System-Level-
Design, dessen ,,Start schon immer statt-
findet“, aber welches bisher ,nicht an-
zukommen scheint“. Martin wird dieses
Thema anhand zahlreicher Systeme be-
leuchten, welche inzwischen aus weit
mehr als ,nur* Hardware bestehen. Fiir
die Zukunft wird er in seinem Vortrag
eine neue Form der Verhaltenssynthese,
eine ,Coprocessor Synthesis“ sowie
neue Architekturen, die Weiterentwick-
lung von UML und ein ,Software Mo-

deling“ in Aussicht stellen, mit denen
das Problem des Hardware/Software-
Co-Designs in den Griff zu bekommen
sein wird. Auch die restlichen drei Vor-
trage dieser Session widmen sich der
wachsenden Bedeutung der so genann-
ten ,Hardware Dependent Software
(HDS)“, die neben dem reinen Hard-
ware-Design zum zunehmenden Fla-
schenhals im Systementwurf wird.

Wirtschaftliche Aspekte im
Vordergrund

In den ,,Business Sessions“ geht es mehr-
heitlich um 6konomische Aspekte und
Auswirkungen von EDA. Joachim Kun-
kel von Synopsys, Andrew Kahng von
der Universitdt von Kalifornien und Jiir-
gen Kohl von IBM sprechen zum Thema
»Measure or Die — Design Productivity*“.
In der zweiten ,Business Session“
»Seed, Care and Harvest — Value Focu-
sed EDA“ tragen Jacques Benkoski vom
EDA Consortium, Klaus Képpel von In-
fineon Technologies, Wolfgang Nebel
von Chipvision sowie Andreas Demleit-
ner von BayTech Venture Capital vor. In
der ersten ,Business-Session“ zum Pro-
blem der Messung von Designproduk-
tivitdt wird Joachim Kunkel in einer Ses-
sion Keynote unter dem Titel ,Econo-
mics of IP“ das Thema standardisierter
[P unter wirtschaftlichen Aspekten be-
leuchten. Darin wird er auf den durch
den Erfolg des SoC bedingten Ruf nach
Standardisierung von IP-Blécken und
deren Wiederverwendung aus der Sicht
von [P-Anbietern und IP-Nutzern einge-
hen. Kunkel wird zur Sprache bringen,
welche wirtschaftlichen Moglichkeiten
durch den Handel mit I[P entstehen,
aber auch welche Gefahren ein unaus-
gewogenes Verhiltnis von Angebot und
Nachfrage in diesem Geschidftszweig
birgt. Kern der Keynote von Kunkel
werden daher Fragen nach der GroBe
eines Marktes fiir einen einzelnen IP-
Standard oder nach der Kostenersparnis
durch die Nutzung desselben sein.

In der Keynote der zweiten ,Business
Session“ wird Jacques Benkoski zum
Thema , The Revenge of Economics over
Engineering“ die Kosten von Chipent-
wurf und Herstellung analysierend ge-
geniiberstellen. Dabei wird er auf das
Problem der Entwurfsliicke vor 6ko-
nomischem Hintergrund eingehen und
daraus die Weiterentwicklung von
Design-Technologie als Weg aus dem
Dilemma aufzeigen. Klaus Koppel refe-
riert danach unter dem Titel ,,GLM at
Infineon — Effective License Manage-
ment for Efficient Asset Utilization®
iber Moglichkeiten eines effektiven glo-
balen Lizenz-Managements und effi-
ziente Lizenz-Modelle am Beispiel sei-
ner Erfahrungen bei Infineon Technolo-
gies. Popp/Treytnar/go
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